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奥士康科技股份有限公司 

关于为控股子公司提供担保额度的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

重要内容提示： 

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内全资、控股子公司

提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，该担保额度占公司 2024 年度经审计净资产的

185.00%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 

一、担保情况概述 

为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币 81

亿元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度人民币 56 亿元，

对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度人民币 25亿元。以上担保额度自股东大

会审议通过之日起 12个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符

合规定的被担保方之间进行调剂分配。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请

股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，对超出上述总额范围之外的担保，

公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。上述额度系公司为控股子公司提供担保

额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚

需提交公司股东大会审议批准。 

二、担保额度预计情况表 

担保方 被担保方 
担保方持股比

例（%） 

被担保方最近一期

资产负债率（%） 

本次新

增担保

额度

（亿

元） 

担保额度占

上市公司最

近一期净资

产比例

（%） 

是否

关联

担保 

 广东喜珍电路科技有限公司 100% 74.67% 45 102.78% 否 



奥士康科

技股份有

限公司 

深圳喜珍科技有限公司 100% 209.51% 1 2.28% 否 

奥士康科技（香港）有限公

司 
100% 80.61% 10 22.84% 否 

森德科技有限公司 100% 30.73% 25 57.10% 否 

合计 - - 81 185.00% - 

三、被担保子公司基本情况介绍 

1、被担保人基本情况 

被担保人 

公司持股

比例

（%） 

成立日期 注册地址 

法定代表人/

董事（境外

公司） 

注册资本 主营业务 

广东喜珍

电路科技

有限公司 

100% 

 

2019 年 8

月 15 日 

广东省肇庆市

鼎湖区肇庆新

区科创大道 11

号喜珍科学园

1 栋 1 楼 

徐向东 
40,800 万

人民币 

一般项目：电子元器件制造；

电子元器件批发；电子专用材

料研发；电子专用材料销售；

电子专用设备销售；机械设备

租赁；非居住房地产租赁；化

工产品销售（不含许可类化工

产品）；信息技术咨询服务；

货物或技术进出口（国家禁止

或涉及行政审批的货物和技术

进出口除外）。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动） 

深圳喜珍

科技有限

公司 

100% 
2019 年 1

月 23 日 

深圳市前海深

港合作区南山

街道临海大道

59 号海运中心

口岸楼 3 楼

J356 

宋波 
500 万元

人民币 

一般经营项目是：高密度互连

积层板、多层挠性板、刚挠印

刷电路板的研发、销售；封装

载板项目策划；投资兴办实业

（具体项目另行申报）；企业

管理咨询；国内贸易（不含专

营、专卖、专控商品）；经营

进出口业务（法律、行政法

规、国务院决定禁止的项目除

外，限制的项目须取得许可后

方可经营）；供应链管理及相

关配套服务；投资咨询。（依

法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动） 

奥士康科

技（香港）

有限公司 

100% 
2014 年 7

月 15 日 

UNIT 5 5/F 

TOWER 1 

ONE NORTH 8 

HONG YIP 

贺波、贺梓

修、洪楷和 

5,900 万

港币 

从事印制电路板的销售，系公

司的境外销售平台 



STREET 

YUEN LONG 

KL 

森德科技

有限公司 
100% 

2023 年 2

月 14 日 

NO.55/2 

MOO.4,NONG

NAMSOM 

SUB-

DISTRICT,UT

HAI 

DISTRICTPHR

A NAKHON SI 

AYUTTHAYA 

PROVINCE 

13210 

徐向东 
470,000

万泰铢 

研发、生产、销售高密度互连

积层板、多层挠性板、CCL

覆铜板、电子装配、刚挠印刷

电子板及装封载板；货物或技

术进出口。 

2、被担保人财务情况 

被担保人 

被担保人 2024 年度财务状况（单位：人民币元） 

资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 

广东喜珍

电路科技

有限公司 

                              

2,911,392,140.19  

 

                              

2,174,006,942.28  

 

                                 

737,385,197.91  

 

1,960,761,340.14  118,026,450.10  

深圳喜珍

科技有限

公司 

                        

53,332,261.53  

 

                       

111,733,899.79  

 

                       

-58,401,638.26  

 

                        

27,729,043.73  

 

                       

-15,893,585.51  

 

奥士康科

技（香港）

有限公司 

1,213,329,099.58 

 

978,062,971.29 

 

235,266,128.29 2,589,845,938.48 9,419,511.10 

森德科技

有限公司 

                                 

967,529,194.13 

  

                                 

297,362,326.90  

 

                                 

670,166,867.23  

 

16,321,839.98  -23,427,527.19  

3、截至本公告披露日，上述被担保人均不是失信被执行人。 

四、担保协议的主要内容 

本次为公司对控股子公司担保额度预计事项，公司尚未就相关担保签订协议，实际

担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及相关控股子公司与授信银

行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为

准，上述担保额度可循环使用。 

五、董事会意见 



为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司

提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间

进行调剂分配。本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公

司的整体利益，满足其经营可持续性发展需要。本次被担保人为公司控股子公司，上述

控股子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保事项风险可控，因此未提供反

担保。董事会同意本次对控股子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。 

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

截至本公告披露日，公司及全资子公司担保合同项下已实际提款额为 7.47 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为 17.06%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单

位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。 

七、备查文件 

1、第四届董事会第五次会议决议 

2、审计委员会决议 

 

特此公告。 

奥士康科技股份有限公司董事会 

2025年 4月 25日 


